PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PANTA SMD SYSTEM ist speziell fiir den Einsatz auf Leiterplatten in Sandwichbauform
oder fur elektronische Verbindungen von Leiterplatten in verschiedenen Einbaulagen konzi-
piert. Es bietet dem Anwender eine Vielzahl von Anordnungsméglichkeiten im elektroni-
schen Geratebau.

hohe Flexibilitdt und damit Ausgleich von Toleranzen

groBe Temperaturbelastbarkeit

Bestiickung durch SMD-Automaten

Reflow I6tfahig

optimale Verbindungslosung fiir SMD-Platinen sowohl 90° als auch 180° Applikationen

MERKMALE

lieferbar im Raster 0,93 mm
Uberbriickungslange 11,2 mm

Gesamtldange 15,2 mm

Polzahlen 6-, 9-, 11- und 22-polig
Verpackungseinheit 1500 Stiick auf Leihspule
Sonderraster und weitere Polzahlen auf Anfrage

kundenspezifische SMD-Lésungen sind méglich. Werkzeugkosten sind erforderlich.
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PANTA  BESTELLSCHLUSSEL

S M D Polzahl

Raster Isolationsléange
z.B. 0,93 mm z.B. 8,3 mm

Isolationsmaterial Spezial
K = Polyimid Sonderausfiih-
rungen auf
Kundenwunsch,
Zeichnung
erforderlich
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